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Abstract (en)
A first coater (24) or compact feeder (4) delivers first coating material (t 1) down onto the web (2). It forms a curtain (t c 1), producing a first layer (t 2
1). A second coater (25) or compact feeder (4) is spaced a given distance from the first, along the web. It similarly forms a curtain (t c 2) of material
(t 2) meeting the first layer (t 1 1), to form a coating layer (t 2 1). A barrier (8) intervenes between and separates the curtains, preventing interference
and interaction between them. An air knife (6) ahead of the first air curtain blasts a high velocity flow onto the web surface, against web travel. This
removes the air boundary layer adherent to the web. It prevents or minimizes disturbances to both curtains. The tip (6s) of the air knife device is
low down above the web and the outlet opening is above the tip. The distance between them is 50-150 mm. Spacing between tip and first curtain is
10-50 mm. Spacing between curtains is 30-100 mm. Spacing between barrier and second curtain is 20-80 mm.

Abstract (de)
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Doppelbeschichtungsanlage bereitzustellen, mit der sich die Wet-on-Wet-Doppelbeschichtung einer
Bahn einfach realisieren läßt. Die Doppelbeschichtungsanlage nach der vorliegenden Erfindung ist ausgestattet mit a) einem ersten Auftraggerät
bzw. einem Kompaktspeiser (4, 24), welches das erste Beschichtungsmaterial (t1) von oben auf die Bahn (2, 2') gerichtet abgibt, einen ersten
Beschichtungsmaterialvorhang (tc1) bildet, wobei das erste Beschichtungsmaterial (t1) auf der Bahn (2, 2') auftrifft und eine erste Auftragschicht
(t11) formt, mit b) einem zweiten Auftraggerät bzw. einem Kompaktspeiser (4, 25), welches am Transportweg der Bahn (2, 2') in einem bestimmten
Abstand nach dem besagten ersten Auftraggerät (4, 24) angeordnet ist, und das zweite Beschichtungsmaterial (t2) von oben auf die Bahn (2, 2')
gerichtet abgegeben, und einen zweiten Beschichtungsmaterialvorhang (tc2) bildet, wobei das zweite Beschichtungsmaterial (t2) auf die erste
Auftragschicht (t11) der Bahn (2, 2') auftr ifft und eine zweite Auftragschicht (t21) formt, sowie mit c) einem Sperrelement (8), das den besagten
ersten Beschichtungsmaterialvorhang (tc1) und den zweiten Beschichtungsmaterialvorhang (tc2) räumlich voneinander trennt und zwischen dem
ersten Beschichtungsmaterialvorhang (tc1) und dem zweiten Beschichtungsmaterialvorhang (tc2) angeordnet ist. <IMAGE>
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